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COMUNICADO Nro. 3 
 
 

Sustitución de Planos y Memorias. 

 
 

Se sustituyen los siguientes documentos ubicados en los Anexos detallados a continuación, 
por los documentos que se refieren en el detalle, y se agregan en archivo denominado:  
“3. Anexo VIII – Planos Sustitutos”. 
 

• Anexo IV -Planos. 
La lamina D13 – Detalle Sala de máquinas se sustituye por la lámina D13 – Detalle Sala de 
máquinas Rev02. 
 

• Anexo II – Planos Centro y Memorias. 
La lamina CIDPAY _ARQ_01 se sustituye por la lámina CIDPAY _ARQ_01. Rev02, de igual 
forma las láminas a continuación: 
CIDPAY _ARQ_02. Rev02 
CIDPAY _ARQ_03. Rev02 
CIDPAY _ARQ_04. Rev02 
CIDPAY _ARQ_05. Rev02 
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• Anexo II – Planos Centro y Memorias. 
La lamina CIDPAY_ARQ_CARP_01 se sustituye por la lámina CIDPAY_ARQ_CARP_01. Rev02, 
de igual forma las láminas a continuación: 
CIDPAY_ARQ_CARP_02. Rev02 
CIDPAY_ARQ_CARP_03. Rev02 
CIDPAY_ARQ_CARP_04. Rev02 
CIDPAY_ARQ_CARP_05. Rev02 
CIDPAY_ARQ_CARP_06. Rev02 
 

• Anexo II – Planos Centro y Memorias. 
La lamina CIDPAY_ARQ_CORTES_01 se sustituye por la lámina CIDPAY_ARQ_CORTES_01. 
Rev02, de igual forma las láminas a continuación: 
CIDPAY_ARQ_CORTES_02. Rev02 
CIDPAY_ARQ_CORTES_03. Rev02 
 

• Anexo II – Planos Centro y Memorias. 
La lamina CIDPAY_ARQ_DET_01 se sustituye por la lámina CIDPAY_ARQ_DET_01. Rev02, de 
igual forma las láminas a continuación: 
CIDPAY_ARQ_DET_02. Rev02 
CIDPAY_ARQ_DET_03. Rev02 
CIDPAY_ARQ_DET_04. Rev02 
CIDPAY_ARQ_DET_05. Rev02 
CIDPAY_ARQ_DET_06. Rev02 
CIDPAY_ARQ_DET_07. Rev02 
CIDPAY_ARQ_DET_08. Rev02 
CIDPAY_ARQ_DET_09. Rev02 
CIDPAY_ARQ_DET_010. Rev02 
 

• Anexo IV – Planos. 
La lamina CIDPAY_INFRA_IE_01 se sustituye por la lámina CIDPAY_INFRA_IE_01. Rev02, de 
igual forma las láminas a continuación: 
CIDPAY_INFRA_IE_02. Rev02 
CIDPAY_INFRA_IE_03. Rev02 
CIDPAY_INFRA_IE_04. Rev02 
CIDPAY_INFRA_IE_05. Rev02 
 

• Anexo II- Planos Centro y Memorias. 
La lamina CIDPAY-MTA-Memoria de Tareas- gral-24-05-23 se sustituye por la lámina CIDPAY-
MTA-Memoria de Tareas- gral-24-05-23. Rev02. 
 

• Anexo II- Planos Centro y Memorias. 
La lamina CIDPAYSANDU_INFRA_AV – 01 se sustituye por la lámina 
CIDPAYSANDU_INFRA_AV - 01. Rev02, de igual forma las láminas a continuación: 
CIDPAYSANDU_INFRA_AV - 02. Rev02 
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• Anexo II- Planos Centro y Memorias. 
La lamina CIDPAYSANDU_Mem_Infra.docx se sustituye por la lámina 
CIDPAYSANDU_Mem_Infra.docx. Rev02. 
 

• Anexo IV – Planos. 
La lamina PAYSANDU.Memoria descriptiva IE proyecto.02-06-23-2 se sustituye por la lámina 
PAYSANDU.Memoria descriptiva IE proyecto.02-06-23-2. Rev02. 
La lamina POTENCIA CIRCUITOS PAYSANDU se sustituye por la lámina POTENCIA CIRCUITOS 
PAYSANDU. Rev02 
 
 
 
 
 
 


